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ライカマイクロシステムズ（株）RC技術営業2　柴田/渡辺　宛
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ライカ ワークショップ
第1回　川本法による切片作製と
レーザーマイクロダイゼクションによる微小サンプルの回収

【開催日】：　2012年 3月27日（火）
          2012年 3月28日（水）
【時間】：  　09:30～16:00
【場所】：   ライカマイクロシステムズ㈱　東京本社
東京都港区白金1-27-6　白金高輪ステーションビル６F
　　　      (地下鉄　南北線/都営三田線　白金高輪駅　３番出口徒歩０分）

　　　      電話：03-5421-2821　　メール：lmc@leica-microsystems.co.jp
【費用】：   3,000円

お申し込みフォーム
	名前
	　

	
	

	大学名/会社名
	　

	
	

	所属
	　

	
	

	電話番号
	　

	
	

	ＦＡＸ番号
	　

	
	

	メールアドレス
	　

	
	

	希望参加日
	2012年  3月27日(火）
2012年 　3月28日(水）　　どちらか選択してください。

	
	


連絡欄
	


　ライカマイクロシステムズ株式会社
RC 技術営業2
電話：03－5421－2821
ＦＡＸ：03－5421－2891

メール：lmc@leica-microsystems.co.jp　　　　　　　　　　　　　
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